5 3QU
E |
=
) baumit.com
£
E
£
2 e e
J b openTherm
) o o b g i
o © y b o
WETO R A D L G e T DS DR 80 % UV Direncli Gri (Karbonlu)

I : ; EPS Is1 Yalitim Plakasi
Wi OpenTherm
Avantajlar
®  Yuksek nefes alma kabiliyeti
= Gelistirilmis 1s1 yalitim performansi
Teknik Ozellikler
Renk : Gri - Ust yiizey UV direncli kaplama Kalinlk  Paket ' Paket Paket
Isil iletkenlik katsayisi (\)* . <0,031 W/mK* (mm) | (Adet) (m?) (m?)
Su buhar diflizyon katsayisi (p)* : <10% 8o © 24 3
Yangin sinifr* : E(EN 13501-1)* 100 ° 25 2:5
Boyutsal kararlilik* . DS (N) 2* 120 4 24 |2
Basma dayanimi : CS(10) 70 140 3 21 15
Yiizeylere dik cekme mukavemeti : TR 100 160 3 24 15
Uzun siireli su emme : WL(T)3 180 3 2.7 15
Bikme dayanimi : BS115 200 2 2 1
Plaka boyutlar (en x boy) : 500 mm x 1000 mm
Plaka kalinligi : 80 - 200 mm CE€

*Uretici beyan degerlerine gore degiskenlik gosterebilir.




Uriin Tanimi

Grafit (karbon) takviyeli, polistiren hammaddeden mamul,
ekspande (sisirilerek elde edilen), 6zel beyaz kaplamasi sayesinde
plakalarin isinmasini ve gerilmesini engelleyen, difuzyon kabiliyeti
yuksek isi yalitim plakasidir. Levha uzerindeki mevcut delikler
sayesinde yapistirma ve siva islemi bittikten sonra levha igerisinde
durgun hava hapsedilmis olur. Bu da 1si yalitim kabiliyetinin
gelismesine destek olur. OpenTherm, Baumit open Dis Cephe lIsi
Yalitim Sistemi’nin bilesenidir.

Kullanim Alanlarn
Dis cephe 1s1 yalitim sistemlerinde kullanim i¢in uygundur.

Referans Standartlar
 CE belgeli Grindir
*EN 13163

Uyarilar ve Oneriler

* Daha detayli bilgi icin Teknik Bilgi Foyu ve Malzeme Guvenlik Bilgi
Formu’na bakiniz

* TUm teknik degerler ideal kosullar igin verilmistir (+23°C ve %50
nem)

« Urlinler giines altinda bekletiimemeli/depolanmamalidir
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Yiizey Hazirhigi

Alt ylzey temiz, kuru, tozsuz, saglam olmali, donmus, tuz/kireg
kusmus olmamalidir. Uzerinde gevsek parcalar bulunmamalidir.
Uygulama yapilacak ylUzeyde bosluklar veya tamir gerektiren
bolgeler var ise uygulama 6ncesinde duzeltiimelidir.

Uygulama Sartlan

Tavsiye edilen calisma ortam sicakhgl +5°C ile +35°C arasindadir.
Nem orani yuksek veya ¢ok sicak havalarda ve 6zellikle dogrudan
gunes 15181 altinda uygulama yapiimamalidr.

Uygulama

Levhalarin arkasina cerceve ve 3 Obek yontemi ile yapistirici
uygulanir. 4 kata kadar bina yUksekliklerinde dibelleme zorunlu
degildir. Alsilagelmis dubellemenin aksine 0Ozellikle eski sival
yuzeyler Uzerine veya yapistiricinin tutunmasinda endise duyulan
yerlerde duvara 0©zel mekanik sabitleme yapilabilir. Boylece
levhalar delinmemis ve potansiyel 1si kdpruleri engellenmis olur.
4 katin Gzerindeki uygulamalarda rtzgar yukleri sebebi ile levha
Uzerinden dubelleme yapilmaya devam edilmelidir.

Levhalar sasirtarak désenmesi tavsiye edilir. Bina kdselerindeki
levhalarin, ruzgar yukune karsi birbiri Gzerine Kilitlenerek
bitirilmesinde fayda vardir. Yapistirilan levhalarin arasinda bosluk
kalmamasi 1s1 koprist olusmamasi acgisindan ¢cok 6nemlidir.
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